BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dibidang komputer sangat pesat, banyaknya wser dan

juk-produk andalan yAREIESS

hencfumarking, yaitu seri processor yang menggunkan seri BE atau Black Edition.

Seri BE ini mempunyai kemampuan everclocking di otas rata-rata dari pada
processor AMD  vang seri non BE. dikarenakan processor ini sudah ter-wmlock

multiplier dari pabrikannya serta jika beruntung kita hisa mendapatkan processor



yang biasa di unfock corenya, Contoh processar yang kemungkinan besar dapat di
unicock eorenya adalah seri processor AMD Phenom I X2 545 BE 555 dan 565.
Yang akan di gunakan oleh peneliti adalah processor AMD seri Phenom 11 X2
555 BE. Selain itu processor AMD ini juga menawarkan harga yang lebih murah

di bandingkan dengan processor Intel

B o i it
geesyo LUlnity diatas

istrik yang masuk ke
Veore) melall pengaturan sistmBios pat
e hanya dapat dilakukan pada jenis motherboard tertent yang hanya
pat mendukiung fasilitas overclocking. Fusilitas overclock yang terdapa
rekuensi kecepatan yang lebih tinggi pada saat menjalankan animasi 3D (tiga

aiilik: kelemahan

& Fm

dibandingkan dengan prmcessan biass tanpa di overcloct pada sast beroperasi,
pada saat dilakukan overclocking dapa e
dapat menyebabkan processor lerbakar dan rusak sehingga lidak dapat digunakan
lagi. Untuk menghindari hal tersebut maka processor harus di imbangi dengan
sistem pendinginan yang baik. Sistem pendinginan processor yang saat ini masih

menggunakan sistem heatshink fan pada processar AMD masih dirasakan kurang

habkan everheatimg. Overheating



memenuhi kebutuhan overclocking, karena sistem pendingin menggunakan
heatshink fan tersebut hanya dapat menjaga temperatur kerja processor pada
kisaran temperatur 40"C-00"C tunpa dilakukan proses everclocking.

Watercooling adalah suatu sistemn dimana pendingin yang digunakan

sistem pendingin processor jenis
processor bekerja secara maksimal atau stabil saat di punakan pada saat kondisi

teroverclock dan_full foad.



1.3 Batasan Masalah

Peneliti dalam pembahasannya terbatas pada komponen yang digunakan,
pemasangan alal, pembuatan waterblock yang terdin dan tembaga sertn acrylic,
dan hasil yang diperoleh dapat berupa benchmark dan perbandingan-perbandingan

heatsink fan.

waterc nﬁiing TR

Dalam melakukan penelitian untuk menyusun lsporan ini, penulis



a. Metode Download data

Metode pengambilan data dengan menggunakan informasi yang ada
seperti dengan memanfaatkan fasilitas intemet yaitu dengan
mengunjungi website-website yang berhubungan dengan watercoo/ing
maupun overglocking,

K pengumpulan data

1.6 Manfaat Peneliti
Mlﬂ.ﬁﬂ]?lﬂﬂ ng ;: li'-..-::-l' ol ...n:-;lllll-l dalam penelitian lhﬂ FEH}I'I].EI.III.IH
skripsi ini adalah :

1. Mengetahui perkembangan Sistem Cooling pada Processor saal ini.



2. Menambah pengetahuan kepada wser yang suka memodifikasi PC
(Personal Computer) agar komputer terutama processor yang digunakan
memiliki kinerja yang stabil pada saat di lakukan overclocking.

3. Mengetahui dan memahami bagaimana prinsip kerja sistem pendingin

dengan menggunakan air. nnya sebagai pendingin utima

Pada bab i diuratkan tentang teori-teori dasar dan cara kerja bahan-bahan

vang digunakan dalam prakiek pendingin ini nantinya.

BAB 111 ANALISIS DAN PEMBAHASAN



Pada bab ini dijelaskan tentang analisa secara detail dari bahan-bahan
dan keperluan yang digunakan, serta penjelasan mengenai cara perancangan dan
pengujian dan cara kerja alat secara menyeluruh.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
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